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Abstract (en)
[origin: WO9205575A1] The invention relates to a method of bonding together two workpieces, of which at least one is (or has a surface which
is) of a material which is electrically substantially non-conductive, by the field-assisted bonding process known as electrostatic bonding which
comprises the steps of positioning the workpieces in contact with one another at a common interface, maintaining at least their interface at an
elevated temperature, applying a substantial first voltage between them so as to establish at the interface an electrostatic attraction which forces
the workpiece surfaces into intimate contact with one another and causes them to bond to one another, and thereafter removing the applied voltage
and allowing the workpieces to cool. According to the invention this process is improved by including the additional step, after application of the
first voltage and while still maintaining the said interface at elevated temperature, of applying between the workpieces a second voltage of opposite
polarity to the first voltage.

Abstract (fr)
L'invention se rapporte a un procédé de liaison de deux piéces, dont au moins une est (ou bien a une surface) constituée d'un matériau
pratiguement non conducteur électriquement, au moyen d'un procédé de liaison assisté par champ, connu sous le nom de liaison électrostatique,
qui comprend les étapes suivantes: mise en contact des piéces I'une avec l'autre par une interface commune, maintien d'au moins leur interface a
une température élevée, application d'une premiére tension importante entre elles pour établir, a I'interface, une attraction électrostatique provoquant
un contact étroit des surfaces des piéces entre elles et leur liaison, et, ensuite, suppression de la tension appliquée et refroidissement des piéces.
Selon l'invention, on améliore ce procédé en incluant I'étape supplémentaire, aprés application de la premiére tension et tout en maintenant ladite
interface a une température élevée, étape qui consiste a appliquer entre les piéces une deuxiéme tension a polarité opposée a celle de la premiere
tension.
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